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证券研究报告·A 股公司简评  通用设备 

三季度营收净利双提升，看

好 AI 带来的业绩增量 

 

核心观点 

公司以微钻、铣刀及精密刀具为发展重心，辅以刷磨轮、设备、

耗材、膜类产品。公司产品涵盖钻针、铣刀、磨刷、自动化设备

等一系列生产 PCB 所需的耗材及设备。随着 PCB 行业需求逐渐

回暖以及 AI 的深化应用，公司把握住行业结构性发展机会，持

续推动 PCB刀具产品的迭代升级，高端产品结构不断优化。公司

Q3 营收、利润同比均快速增长，看好公司业绩增长。 

事件 

公司发布 2024 年三季度报告，前三季度公司营收 11.29 亿元，

同比增长 21.72%，实现归母净利润 1.72 亿元，同比增长 1.75%，

基本每股收益 0.42 元，同比增长 2.44%。  

简评 

1、公司 Q3 营收、利润同比均稳定增长。  

公司前三季度营收 11.29 亿元，同比增长 21.72%，实现归母

净利润 1.72 亿元，同比增长 1.75%，基本每股收益 0.42 元，同比

增长 2.44%，毛利率 35.85%。第三季度公司实现营收 4.16 亿元，

同比增长 20.74%，实现归母净利润 8334.86 万元，同比增长

31.49%，基本每股收益 0.2 元，同比增长 33.33%，毛利率 37.17%，

环比提升 1.74pct。 

2、公司为 PCB 刀具龙头企业，产品涵盖一系列生产 PCB

所需的耗材及设备。  

公司以微钻、铣刀及精密刀具为发展重心，辅以刷磨轮、设

备、耗材、膜类产品。公司产品涵盖钻针、铣刀、磨刷、自动化

设备等一系列生产 PCB 所需的耗材及设备，钻针产品直径规格覆

盖 0.035mm 到 6.75mm ， 铣 刀 产 品 直 径 规 格 覆 盖

0.35mm-3.175mm，产品型号齐全，尺寸覆盖范围广。同时，公

司自研 CVD 涂层、PVD 硬质涂层及 Ta-C 润滑涂层等各类涂层

技术，提升刀具的使用性能，形成差异化竞争优势。 
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主要数据 

股票价格绝对/相对市场表现（%）  
 

1 个月 3 个月 12 个月 

33.84/13.16 14.21/2.79 8.43/-2.29 

12 月最高/最低价（元）  23.69/12.78 

总股本（万股）  41,000.00 

流通 A 股（万股）  7,102.40 

总市值（亿元）  83.35 

流通市值（亿元）  14.44 

近 3 月日均成交量（万）  314.72 

主要股东   

广东太鼎控股有限公司  76.23% 
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根据 CPCA2023 年 5 月 31 日公布的《第二十二届（2022）中国电子电路行业主要企业榜单》，公司在刀具

类专用材料企业中排名第 1位。根据Pris mark研究报告，2023 年公司在全球PCB钻针销量市场占有率约为 26.5%，

排名第 1 位。 

公司与国内外众多知名 PCB 厂商建立了良好稳定的合作关系，并多次获得客户颁发的“金牌供应商”“优

秀供应商”等奖项。公司主要客户包括健鼎科技、TTM 集团、深南电路、胜宏科技、崇达技术、景旺电子等国

内外知名 PCB 生产厂商。其中，健鼎科技、深南电路、和景旺电子分别在 N.T.informat ion 公布的世界 PCB 厂

商排名中中位列第 7、9 和 15 名。 

3、受益于 PCB 行业需求回暖以及 AI应用，公司业绩持续增长。 

随着 PCB 行业需求逐渐回暖以及 AI 的深化应用，公司把握住行业结构性发展机会，持续推动 PCB刀具产

品的迭代升级，高端产品结构不断优化。在 AI 领域，以 AI 服务器为例，相比传统服务器，AI 服务器主要新增

了两种类型的 PCB：OAM 和 UBB。OAM 模组用以承载 GPU，UBB则用来承载 OAM，让 GPU 之间互相连接

发挥作用。英伟达推出新一代 GB200NVL72 机架式服务器，架构升级，superchip 的设计取代原 OAM、UBB 和

CPU 主板在各器件的互联互通功能，面积增大，对应 HDI 的需求量大幅提升；同时升级后的 superchip 板需要

用到更高级别的 CCL材料，对应处理刀具升级。 

刀具产品方面，今年以来公司聚焦 AI、半导体等高端产品领域的微小钻研发，结合自研涂层的技术优势，

不断优化产品结构，2024 年上半年，公司 0.2mm 及以下微钻销量占比约 18.49%，涂层钻针销量占比约 29.53%。  

公司的泰国生产基地预计今年四季度实现规模量产，目前钻针规划的初期月产能 300-500 万支，后续将根

据市场拓展进度逐步扩至月产能 1000 万支左右。铣刀月产能暂时规划为 50 万支，具体的扩建进度将根据海外

客户的订单情况逐步调整。 

4、盈利预测。 

公司为 PCB刀具类专用材料企业龙头，受益于 PBC 行业回暖以及 AI 高景气度，看好公司业绩增长，我们

预计公司 24-26 年归母净利润分别为 2.8、4.1、4.9 亿元，对应当前市值 PE 为 30X、20X、17X，给予买入评级。  

5、敏感性测试。 

以上给的业绩指引为中性预期，若在营收增长率、毛利率、期间费用等方面进行正负 3%的浮动，+3%为乐

观预期，-3%为悲观预期。则乐观预期公司 24-26 年利润分别为 3.1、4.3、5.4 亿元，对应当前市值 PE 为 27X、

20X、17X；悲观预期公司 24-26 年利润分别为 2.5、3.7、4.5 亿元，对应当前市值 PE 为 34X、23X、19X。 

风险提示：随着行业的不断发展，市场竞争可能会日益激烈，鼎泰高科需要持续投入研发和市场推广，以

维持其市场地位；随着技术的不断进步，鼎泰高科的产品可能面临技术过时或更新换代的风险，这可能导致其

市场份额下降或产品竞争力减弱；鼎泰高科的产品，特别是 PCB 钻针等微型刀具，可能面临技术替代的风险。

随着激光钻孔等新技术的发展，如果鼎泰高科无法持续保持技术创新能力，其产品的市场竞争力可能会受到影

响；鼎泰高科的产品广泛应用于 PCB、数控精密机件等领域，如果下游市场需求发生变化，如需求减少或转向

其他替代品，鼎泰高科的销售业绩可能会受到影响。 
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分析师介绍 
吕娟  

董事总经理，研委会副主任，上海区域总监，高端制造组组长，机械行业首席分析师。
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EDA 和工业软件等方向 
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机械行业分析师。上海交通大学硕士，2021.4-2023.5 曾就职于东北证券研究所，2023

年 5 月加入中信建投证券，专注于机床、机器视觉、复合集流体、注塑机、包装机械

等行业的研究。 

辛侠平 

中信建投证券人工智能行业分析师，中央财经大学硕士，曾从事通信行业研究工作，

2022 年加入中信建投人工智能团队，重点覆盖人工智能、AI 芯片、智能驾驶等领域。 
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评级说明  
 

投资评级标准  评级 说明 

报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6

个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个

月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市

场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深

300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；

香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 

500 指数为基准。 

股票评级 

买入 相对涨幅 15％以上 

增持 相对涨幅 5%—15％ 

中性 相对涨幅-5%—5％之间 

减持 相对跌幅 5%—15％ 

卖出 相对跌幅 15％以上 

行业评级 

强于大市 相对涨幅 10%以上 

中性 相对涨幅-10-10%之间 

弱于大市 相对跌幅 10%以上 
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不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。 
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（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分
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在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编

号已披露在报告首页。 
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